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成果简介： 为提升高精密超薄印刷线路板产品生产效率及产品质量，该项目针

对印刷线路板生产工艺进行研发改进，围绕刚性及挠性印刷线路板生产

工艺，分析各个工序步骤的技术难点及问题，通过不断的试验设计，攻

克解决技术难题，进而改进产品工艺。其中包括镀铜工艺、薄膜自动裁

切及高精度贴合工艺、辅料转帖工艺等关键工艺技术，解决电镀铜厚度

不均匀、薄膜贴合精度不高等问题，提高镀铜精度，镀铜均匀性达±

5um，线路对位精度达±0.03mm等；此外设计快速高精度一次贴合工

艺提高挠性印刷线路板（FPC）薄膜贴合精度，以及通过研发应用辅料

转帖工艺，实现多个 FPC同时出货，出货效率高，且 FPC不易与设备

发生磨损。

该项目核心技术已申请并获得 21件专利，其中 5件发明专利、16
件实用新型专利。应用该项目技术后，高可靠性挠性印制线路板、高性

能刚性印制线路板于 2018年被认定为广东省高新技术产品，可应用到

手机通讯周边、电池管理、数字麦克风、射频天线/BOX封装、传输/
感应/触摸/影像，震动马达、汽车安全/传感、工业控制及医疗等领域。

2018-2020年项目产品实际新增收入 38,590.32万元，实际新增利润

8,478.65万元，实际新增税金 1,719.21万元，实际新增出口创汇 172.69
万美元，为促进当地就业和经济发展做出了卓越贡献。


